
シントロール社 Ｓ２０１　ダストモニタ　（リーク検出用）　
Ｓ２０３　ダストモニタ　（トレンドモニタ用）　
Ｓ３０３　ダストモニタ　（プロセスモニタ用）　
Ｓ３０４　ダストモニタ　（煙道モニタ用）　

１．製　品　概　要

  写真は Ｓ３０４ となります

３．仕　様

２．特　長
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測定対象： ガス中の浮遊粒子状物質

粒子組成 制限なし

粒子サイズ 0.3μm以上

測定範囲 0.1mg/m3～1kg/m3

（最大値はアプリケ－ションに依ります）

測定原理： シントロ－ル独自アルゴリズム搭載の

摩擦静電気検出方式

測定条件（プロセス条件）：

① 標準ステンレスプロ－ブ使用時

最大温度 300℃ 最大圧力 600kPa

② 標準ステンレスプロ－ブ（SUS316）に

高温プロセス接続部（オプション）との組合せ使用時

最大温度 700℃ 最大圧力 300kPa

③テフロンコーティングプローブ（オプション）使用時

最大温度 250℃ 最大圧力 600kPa

ガス流速：最小3 m/s、最高25 m/s

アナログ出力信号：4－20mADC （S203、S303、S304対応）

(絶縁出力, 負荷抵抗 :250Ω）

接点出力信号（アラート、アラーム） （全機種対応）

2接点出力（Dry接点）

接点容量： 出力 (最大5A , 30 VDC/ 5A , 240 VAC)

（注）アナログ出力と接点出力を1本のケーブルで

伝送する場合は、5A、30VDCとなります。

設定範囲：測定スパンの5～100%

接点形式： NO（警報出力時“閉”）またはNC 1点

（注）リレーは、アラートまたはアラーム出力時に

励磁します。

セラミックス・セメント・化学薬品・医薬品・食品などの多くの

産業界で、粉粒体は取り扱われています。それらの製造工

程では工程のロスの低減の為に粉粒体の回収を行います。

また、大気汚染法、各都市の条例などで工場施設からの

浮遊粒子状物質（ダスト）排出量が規制され、各施設では

排出量が規制値を超過しないよう維持することが義務づけ

られています。

いずれの場合においても、微粒子やダストを含むガスを大

気に放出する前に、その粉粒体をガスから分離すること が

必要で、このためにバグフィルタや電気集塵機などの

排ガス処理装置が使用されています。 排ガス処理が効果

的に運用され、排出ガス中のダス ト濃度が所定の濃度以

下になるように運転するためには、排ガス処理後のガス中

のダスト濃度の連続監視が肝要です。

シントロール社のダストモニタは、ダクトまたは煙道に取付

けた絶縁プローブに相互作用する粒子に基づいています。

従来方式（摩擦電気DC、摩擦電気AC）の技術を更に進化

させ、 「シントロ－ル独自アルゴリズム搭載の摩擦静電気

検出方式」を開発いたしました。この技術進歩により、プ

ローブセンサ部の汚れ、周囲温度や粒子速度の影響を、

従来方式よりも低減できるようになり約0.01 mg/m3という低

濃度の測定限界まで測定できるようになりました。

本製品は保護等級：ＩＰ６６で、厳しい環境下での使用が可

能であり，連続監視用モニタとして信頼性・保守性に つい

て優れた性能を示します。 また，センサと変換器が一体構

造であるため，設置工事が容易です。

●シントロ－ル独自アルゴリズム搭載の摩擦静電気検出

方式により、プローブセンサ部の汚れ、周囲温度や粒

子速度の影響を、従来方式よりも低減可能です。

●長期間において無保守で、運転可能です。

●プローブセンサ部と変換器が一体構造であり、設置工

事が容易です。

●標準納入品の「クイッククランプコネクタ」使用により「本

体／ソケット／エンドキャップ／オプション品の固定、取

外し」が容易に出来、保守性を向上させています。

本機構により、短時間でのプローブの目視点検・クリー

ニング作業などの簡易点検が可能です。

●使用環境の違いに対応できるように、様々なプローブ長

やコーティング品などのオプション品を提供可能です。

（ダイヤモンドコーティングプローブ 及び

特殊コーティングプローブはお問合せ願います）
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周囲環境条件：

動作温度 -40～60℃

相対湿度 最大 95% RH以下（結露しないこと）

構造： 検出部／変換部一体形

（センサプローブ：直接挿入式）、

保護等級IP66 センサ：直接挿入形

材質：

センサプローブ部 ステンレス鋼（SUS316L相当）

センサ絶縁構造部 硫化ポリフェニレン（Ryton R-4）

本体ケース 押出成型アルミニウム筐体

電源： 24VDC±10% または

100-240VAC±10%,50/60Hz

消費電力： 最大10W DC/AC

配線接続口：2カ所

電源及び信号ラインは、「ネジ止め式端子ブロック」を

使用して接続します。

接続方法：M3マイナスネジ

締付トルク：0.5～0.6 Nm

絶縁ストリップ長さ：8 mm

ピッチ：5.08 mm

接続角：55°

導線サイズ：単線：0.3～4mm2

撚線：0.3～2.5 mm2

AWG22～AWG12

（注）アナログ出力信号と接点信号の配線は、

1本のケーブルで施します。

（注）センサプローブ長500mmの場合，設置可能な

ダクトサイズは，約650 ～ 4000mmです。

質量： 約 1.5kg（フランジを除く）

外形寸法 168.0W×163.0H×655.5D mm

（Dは標準プローブ長500mmを含む）

取付け方法：標準取付は溶接ソケット（専用）取付です。

またはオプションにて

フランジ 取付の選択が可能です。

＊標準納入品の溶接部プロセス接続部（ソケット）と

ダクトを直に溶接し、クイッククランプコネクタにて

溶接部プロセス接続部（ソケット）と、ダストモニタを

固定する方法（ガスケットを挟みます）が標準ですが、

フランジによる取付けも可能です。

オプション品：

ａ）プローブ長

a-1）標準ステンレスプロ－ブ（全長500mm）からの

延長分をオプションとしてご指定いただきます。

（標準品の直径はΦ10mmです）

流速15m/s以下で使用する場合の直径はΦ10mm

①延長：250mm

②延長：500mm

③延長：1000mm

流速15m/s～25m/sで使用する場合の直径はΦ12mm

④延長：1000mm

⑤延長：1500mm

＊最大温度 300℃ 最大圧力 600kPa で使用可能

a-2）テフロンコーティングプロ－ブ自体がオプションと

なります。全長をご指定いただきます。

流速15m/s以下で使用する場合の直径はΦ10mm

⑥延長：250mm

⑦延長：500mm

⑧延長：1000mm

流速15m/s～25m/sで使用する場合の直径は

Φ12mm

⑨延長：750mm～1000mm

＊最大温度 250℃ 最大圧力 600kPa で使用可能

ｂ）高温プロセス接続部

標準ステンレスプロ－ブと

高温プロセス接続部との

組合せにより使用します。

最大温度 700℃ 最大圧力 300kPa まで許容

（注）テフロンコーティングプロ－ブと

高温プロセス接続部との組合せは不可です。

ｃ）エアパージ

接続Rc 1/4

エア源 計装用空気などに

準じる清浄な乾燥空気

プロセス圧＋50kPa以上（連続パージ）

空気消費量50Nl/min

ｄ）フランジ 取付をオプションとして指定できます。

主なフランジ仕様は下記となります。

① JIS 5K 65 FF

② JIS 10K 80 FF

③ JIS 10K 100 FF

④ JPI Class 150 2 1/2RF

標準品納入範囲
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４．製　品　型　名　・　コ　ー　ド

初版：2020/07 KBK_SINTROL_specifications_S300_20200731_Rev.0



５．外 形 寸 法 図

６．標準納入品 と オプション品

　　6.1　標準納入品

①　ダストモニタ本体

②　クイッククランプコネクタ（MC900034）

③　クイッククランプ ガスケット（OC900007）

④　溶接プロセス接続部（MC900229）

⑤　プロセス接続用エンドキャップ（MC900033）

④　溶接プロセス接続部（MC900229）

　　6.2　オプション品

写真には「溶接プロセス接続部」も含まれております
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エアパージ（MC900203）

プローブにダストが堆積する

可能性がある環境下で使用する場合

本エアパージ機構により、プローブ上の

ダストを取り除きます。

ソケット（MC900213）

既設品（旧OEM製品用ソケット）に

本製品を取付る事により

既設品（旧OEM製品用ソケット）を

流用する事が可能です。

高温プロ－ブ接続部（MC901165）

標準ステンレスプロ－ブに本製品と

組合せ使用した場合に、

最大温度700℃、最大圧力300kPa の

環境下で適用可能です。

エアパージ

（MC900203）

ソケット（MC900213）

既設品（旧OEM製品用ソケット）

155.5

プロ－ブ長：

250/500/750/1000/1500

直径Φ10mm （流速15m/s以下）

直径Φ12mm （流速15m/s～25m/s）

標準プロ－ブ（SUS316）最大長：1500mm

テフロンプロ－ブ最大長：1000mm

据付イメ－ジ



７．設　置　条　件
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7.2 溶接プロセス接続部（MC900229）の溶接

(1) 溶接プロセス接続部を変形させないように全周溶接を行ってください。

(2) 溶接プロセス接続部はダクトに対して直角に溶接を行ってください。

(3) 全周溶接を行った後、接合部の気密性を確認願います。

7.1 設置場所

(1) 設置場所は配管・ダクトの直線部分（長さL ＝ 5D 以上, Dは配管直径）であり，センサの上流の5/8L，

センサ下流の1/3L の範囲に バルブやダンパーなどの流れを乱すものがないことを確認して下さい。

(2) センサの挿入方向は，センサプローブが水平から垂直下向きの間で任意です。

(3) 配管・ダクトの材質は金属であり，これを必ず接地して下さい。 配管・ダクトの材質が非導電性の場合は，

シールドカバーを付けて，これを接地して下さい。

(4) センサは配管・ダクトの中央に取り付けるのが望ましいです。

(5) 出力信号が，プラントの機器や構造物から発生するノイズの影響を受けないようにしてください。

静電集塵機を使用している場合は，集塵機から40m以上離します。バグフィルタなどの集塵機をモニタする

場合は，ブロアの上流 側に設置します。ダストモニタを非導電性構造物に取り付ける場合は，設置場所の

構造物を導電体でシールドします。

(6) 振動のある場所は避けて下さい。

L=（8×D）以上を推奨

ダクト

ダストモニタ
ダクトの中心位置かつガスの

流れに対して直角に取り付ける

上流側下流側

溶接プロセス接続部（MC900229）と

クイッククランプガスケット を

挟むようにクイッククランプコネクタで固定します

クイッククランプコネクタ

溶接プロセス接続部

クイッククランプガスケット

写真には「溶接プロセス接続部」も含まれております



８．設　置　方　法

　　　　溶接プロセス接続部（MC900229）
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7.3 推奨プローブ長

(1) 測定値が指標値と使用される場合は、ダクト直径の4分の１（1⁄4）を下回らないプローブ長を推奨します。

(2) 流速が変動する環境下で、ある程度の精度が要求される場合は、ダクト直径の3分の１（1⁄3）を

下回らないプローブ長を推奨します

8.1プロセス接続部（ソケット）に取付ける場合

原則として、挿入口にはダストモニタの標準付属品の「プロセス接続部（ソケット）」を使用します。

次に示す事柄に留意してこのプロセス接続部（ソケット）を挿入口に溶接してください。

・センサプローブ挿入部の長さ（標準）は、500mmです。

・ダクトなどのソケット取付け部（挿入部）には、Φ38mmの穴をあけてください。

（注）プロセス接続部（ソケット）の外形は、Φ37.7mmです。

・プロセス接続部（ソケット／材質：SUS316L相当）は、全周を漏れがないよう溶接します。

溶接は、プロセス接続部（ソケット）を変形させないように注意して行ってください。



９．電　子　基　板　内　名　称　　と　　外　部　配　線　図

　9.1　電子基板内名称

①　ステータスＬＥＤ

②　電流出力信号

③　RS-485バス（Modbus RTU）

④　RS-485終端スイッチ

⑤　RS-485バス（シントロールネットワーク）

⑥　電流入力信号（S304のみで機能します）

⑦　ケーブルグランド

⑧　内部接地接続

⑨　外部接地接続

⑩　Micro-B USBポート

⑪　ナビゲーションキー

⑫　直流電源入力（DC24V）接続端子

⑬　7セグメントディスプレイ

⑭　交流電源入力（100～240VAC）接続端子

⑮　リレー端子

⑯　自動設定キー

図はS304ダストモニタの基板を示します
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8.2フランジに取付ける場合

･ダストモニタには、指定された規格のフランジを使用してください。

この指定のフランジに適合する取合いフランジを挿入口に設けてください。

なお、フランジ取付けの場合のセンサプローブ挿入長（標準）は、フランジ規格によって異なります。

・プロセス接続部（ソケット／材質：SUS316L相当）は、全周を漏れがないよう溶接します。

溶接は、プロセス接続部（ソケット）を変形させないように注意して行ってください。

フランジ仕様 Ｄ Ｃ ｇ ｈ ｔ

JIS 5K 65 FF 155 130 4 15 14

JIS 10K 80 FF 185 150 8 19 18

JIS 10K 100 FF 210 175 8 19 18

ANSI Class 150 2 1/2RF 177.8 139.7 4 19.1 22.4

JPI Class 150 2 1/2RF 178 139.7 4 19 22.5

例：JIS 5K 65 FF



　9.2　外部配線図（Ｓ３００シリ－ズ）

　　　

図はS304ダストモニタの基板を示します

　9.3　外部配線図（Ｓ２００シリ－ズ） 　9.4　内部接地接続

接地線をエンクロージャーの⑧内部接地接続へ

確実に配線を行ってください。

　9.5　外部接地接続

接地線をエンクロージャーの⑨外部接地接続へ

確実に配線を行ってください。

図はS203ダストモニタの基板を示します
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流量補正用信号

入力（ｍA信号）

交流電源入力

（ 100～240 V AC）

自動セットアップボタン

RS485 to

USB

G B A

専用ソフトウェア

DustTool

電流出力信号

（S303,304）
アラ－ト（接点出力）

最大5A、30VDC

最大5A、240VAC

アラ－ム（接点出力）

最大5A、30VDC

最大5A、240VAC

負荷

負荷

直流電源入力

（ 24 V DC）

（参考：Dust Tool画面）

（参考：Dust Tool画面）




